Han® High Density Modul

Kontaktanzahl

25

4A 50V 0,8kV 3

Bezeichnung

Han-Modular®,
Han® High Density Modul,
Crimpanschluss

A d 7/ -
/4 |

Crimpkontakte bitte separat
bestellen.

D-Sub,
Crimpkontakt,
Kontaktoberflache:
HMC vergoldet

Leiterquer-

schnitt (mm?)
0,09 ...0,52
0,08 ... 0,21
0,13...0,33
0,33 ...0,52

Artikelnummer

Stift
09 14 025 3001

09 67 000 7570
09 67 000 5570
09 67 000 8570

Buchse

09 14 025 3101

09 67 000 7470
09 67 000 5470
09 67 000 8470

MaRzeichnung
(Male in mm)

Kontaktanordnung (Ansicht Anschlussseite)

. . Abisolierlange
Leiterquerschnitt %] der Litze
0,08 -0,21 mm? | AWG 28-24 4 mm
0,13-0,23 mm? | AWG 26-22 4 mm
0.33-052mm* | AWG 22-20 4 mm
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